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Procedura testowa obudéw komputerowych

Wyposaenie

Wszystkie testowane obudowy byty oceniane pgidrk uniwersalnéci, a wiec mazliwosci
zamontowania w nich wszelkich niedimych elementéw. Najwgj oceniano modele, w
ktoérych mana zamontowaptyty gtowne wszystkich popularnych standardowgkie mazna
zrobit to w najtatwiejszy sposdb. Podobnie najgze oceny zyskaty te obudowy, ktéee s
wyposaone w najweksz liczbe wngk na nagpdy optyczne 5,25”, naply 3,57, dyski twarde,
a take karty rozszerze

Oprocz metalowej konstrukcji kda obudowa ma pewne dodatkowe elementy wygrsa
lub pozwala je zamontowaChodzi gtdwnie o wentylatory w przedniej, tylrepz bocznej
(ewentualnie goérnej — w zadeosci od potazenia obudowy) pozycji. Najlepszym
rozwigzaniem jest obecidé wielu wentylatorow w obudowie, ktorg sliczone w jej koszt.
Wentylatory dadczone do obuddéw powinny byak najwieksze (na przyktad 120 mm), co
zazwyczaj gwarantuje ich ciglprac.

Niemal standardowym dodatkiem jest przedni lub bggqzanel z gniazdami audio, USB,
niekiedy FireWire. Typowym wyposganiem jest take kontrolka zasilania i pracy dysku
twardego, ché niektore modele obuddwg svyposaone w wywietlacz LCD, ktory mae
podawa znacznie wicej informacji. Kady taki interesujcy element wyposania wptywat
pozytywnie na kacowa ocerg obudowy.

Zasilacz

Samych zasilaczy nie testowahy doktadnie pod &em stabilnéci podawanych napt czy
maksymalnej mocy poszczegolnych linii, gdyymaga toprzeprowadzenia @dnego testu.
Obudowy jedynie otrzymywaty dodatkowe punkty;gk w standardzie byt zasilacz.

Jaka¢ wykonania

Wiele elementéw obudowy (zasilacz lub wiatraki)ama zmient, panele LCD lub z
dodatkowymi gniazdami nima dokupé. Ale samej konstrukcji obudowy i wykorzystanych
materiatéw nie da sizmient. Dlatego zwrdciBmy uwag na jak@¢é wykonania: rodzaj
materiatu, wykaczenie krawdzi, pokrycie obudowy lakierem (szczegolnie patekn
zabrudzeé), mazliwosci obudowy w zakresie izolacji hatasu pochgmo z jej witrza (za
pomoa specjalnych mat wyciszgjych).



